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	一、聚焦主业发展，打造国际化知名半导体专业服务厂商
	OLE_LINK1

	二、坚持自主研发，掌握核心技术
	三、夯实公司治理，实现高质量发展
	四、加强投资者沟通，提升信息披露质量
	OLE_LINK25

	五、重视股东回报，共享发展成果

